
第３０回コンソーシアム人材セミナー in 山口 

平成28年11月24日（木） 
15時～17時        

山口大学 常盤キャンパス D41教室  
（山口県宇部市常盤台2-16-1） 

場 所 

日 時 
参加無料 
申込不要 

科学技術人材育成費補助事業 科学技術人材育成のコンソーシアム
の構築事業（次世代研究者育成プログラム） 
未来を拓く地方協奏プラットフォーム 

  

＜お問い合わせ先＞    E-mail：conso@yamaguchi-u.ac.jp 
 大学研究推進機構    藤井  (083)933-5255     二階堂 (0836)85-9990 
  

 

 

 

未来を拓く地方協奏プラットフォーム（HIRAKU）について 
 本事業は、文部科学省「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業（次世代研究者育成プロ
グラム）」に採択された、「未来を拓く地方協奏プラットフォーム」（代表機関＝広島大学、共同実施機
関＝山口大学、徳島大学）によるものです。（HP http://home.hiroshima-u.ac.jp/hiraku/） 

【講演要旨】 
 東洋鋼鈑では鉄鋼業で培った素材・表面処理をコア技術として、バイオチップの開発に取り
組んできました。 
山口大学様との共同研究により、個別化医療に貢献する体外診断薬の開発を進め、事業
化に向けて大きく進んでいる状況です。 
講演では、異業種からライフサイエンスに挑戦するに至った経緯と、コア技術を活かした研究
開発、事業化に向けた取り組みを紹介します。 
 

15:00 開会挨拶 山口大学 理事・副学長     堀 憲次 
15:05 講演 東洋鋼鈑㈱  事業推進室長     岡村 浩 氏   
      演題 「個別化医療に貢献するバイオチップの開発と 
                   事業化の取り組み」 
16:40 質疑応答    
16:55 閉会挨拶 キャリアパスデザイン推進室顧問 兵動 正幸       

プログラム 

「目指せ 長州発グローバルイノベーション」 

http://home.hiroshima-u.ac.jp/hiraku/index.html
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